
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Kunden 
 
Gerne möchten wir Sie über einige technologische Änderungen in unserem Hause informieren: 
 
1.) Bleifreiumstellung - RohS Richtlinie: 
Anstoß für die Umstellung sind die gesetzlichen Vorschriften die in der RohS Richtlinie beschrieben 
sind. Darin ist festgehalten, dass per 1.7.2006 nur noch „bleifreie“ Elektronikbaugruppen in den 
Verkehr gebracht werden dürfen.  
 
Umstellung Wellenlötprozess,  neue Wellenlötmaschine in Betrieb genommen 
Zur prozesssicheren bleifreien Wellenlötung wurde im Feb. 2005 eine neue Lötmaschine, die speziell 
für Bleifreilötungen konzipiert wurde,  installiert und in Betrieb genommen. Die ersten Projekte sind 
bereits mit bleifreiem Lot erfolgreich gelötet worden.  
Bei den meisten bleifreien Loten wird eine Temperatur von 265°C gefordert, obwohl die Bauteile in der 
Regel für 260°C für 10s spezifiziert sind! 
In Verbindung mit den von uns evaluierten Prozessen und dem verwendeten bleifreien Lot beträgt die 
Löttemperatur  260°C für ca. 2-3s. Dies ermöglicht bereits aus heutiger Sicht den Einsatz von 
Standartbauteilen im Bleifeiprozess. 
Die Umstellung würde nach Abstimmung mit Ihnen erfolgen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Umstellung SMD Lötprozesse: 
Auch für die SMD Lötungen (reflow und dampfphasenlöten) wurden während der letzten Wochen div. 
bleifreie Lötpasten intensiv getestet. Ab Mai 2005 können  wir in Abstimmung mit Ihnen auch hier auf 
Bleifrei umstellen. 
Max. Löttemperaturen mit Bleifreipasten:    

• Dampfphasenlötprozess: 225°C –230°C,   
• Reflowlötprozess: 240°C  

 
 
Umstellung Materialbeschaffung, Leiterplatten auf bleifrei: 
Seit Q4/2004 werden bei uns Bauteile bevorzugt bleifrei beschafft und in der Materialwirtschaft als 
bleifrei gekennzeichnet. 
Die Umstellung der Leiterplattenoberfläche wird ebenfalls seit Q4/04 auf bleifreie Oberflächen (HAL  
bleifrei, chem. Zinn, chem Ni Au) in Abstimmung mit Ihnen forciert. 
 
 

Eckdaten Lötmaschine 
Soltec Deltawave: 
• 3 verschiedene 

Vorheizungen(langwellig 
IR, Konfektion, 
kurzwellig Quarzstrahler) 

• Kombiwelle (THT+SMT) 
gleichzeitig 

• Stickstoffflutung bei 
Lötprozess optional 

 



 
 
2.) Klimaschrank, z.B. für Prozess-Baugruppenverifizierungen: 
 
Im Zuge der Prozessüberwachung infolge der anstehenden Bleifreiumstellung haben wir Mitte 2004 
einen Klimaschrank in unserem Hause installiert. 
Diesen können wir Ihnen gerne z.B. für Prototypentests als Dienstleistung zur Verfügung stellen: 
 
 
 
 
Anwendungen: 
• Materialprüfungen 
• Umweltsimulation 
• Alterungs- und Stresstests 
Temp.bereich:   -40°C bis 180°C 
Feuchte:            10% - 98% r.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufwände wären wie folgt: 
Rüstaufwand Klimaschrank: 65€ 
Nutzung Klimaschrank : 80€/Tag 
Betreuungsaufwand durch Techniker (sofern nötig und gewünscht) 65€/Std. 
Die Nutzungstermine müssten mit uns abgestimmt werden.  
 
Weitere techn. Daten siehe nachfolgende Information. 
 
 


